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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-07-15 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben,;

— oder als Datei per E-Mail an dke@vde.com mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE, MerianstralRe 28, 63069 Offenbach am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 107/387/CD:2021-09 ,Process management for avionics — Counterfeit
prevention — Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components® (CD, en:
Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf ibernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt
eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalRen auch fiir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom IEC/TC 107 ,Process management for avionics“ der Internationalen

Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und unterliegt dem Copyright der IEC . Das Dokument
wurde den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europaische Komitee flr Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS
(en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird,
um eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC
als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu
Ubernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fiir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf FprEN nur 6 Wochen betragt, und
dann keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/
NEIN“-Entscheidung mdglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begrindet werden muss, wird
bereits der CD als DIN-Norm-Entwurf veréffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig
berucksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/K 682 ,Aufbau- und Verbindungstechnik fir
elektronische Baugruppen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kdnnen uber die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN
(www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
koénnen. IEC ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung

wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.
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Am Ende des zweiten Satzes wird ,Verweisung auf Bild 2“ hinzugefiigt.

4.54.5
Anmerkung 1 Anderung in:

ANMERKUNG 1 SAE AS5553 ist erneut in Uberarbeitung (Uberarbeitung D).

4.12.12Hgemeines
durch den folgenden Text ersetzen und neues Bild 2 hinzufigen (dort wird eine Visio-Datei angehangt):

Der OEM muss q_ber einen Plan zur Vermeidung von gefalschten, betrligerischen und wiederverwerteten
Bauelementen in Ubereinstimmung mit diesem Dokument verflgen (siehe 4.2 und insbesondere 4.2 c)).

OEMs, die keinen Plan nach SAE AS5553 haben, miussen die in 4.2 ¢) angegebenen Anforderungen erflllen.

OEMs, die Uber einen Plan zur Verhinderung der Produktfdlschung von elektronischen Bauelementen
nach SAE AS5553 verflgen, durfen diesen in ihrer Planung zur Verhinderung von Produktfalschung nach
IEC 62668-1 berlcksichtigen; Tabelle 2 enthalt die Anforderungen von |IEC 62668-1, die mithilfe der
Anforderungen nach SAE AS5553C erfillt bzw. nicht erfullt werden kénnen.

SAE AS5553, die derzeit in der liberarbeiteten Fassung C vorliegt und fiir die eine Uberarbeitung D in Arbeit ist,
ist ein sehr umfassendes Dokument fir die allgemeine Industrie sowie fiir Branchen, in denen hochzuverlassige
Systeme eingesetzt werden, und das hauptsachlich fur US-amerikanische Anwender verfasst wurde (fur
weitergehende Informationen siehe A.17); sie ist jedoch ausschliellich auf elektronische Bauelemente
anwendbar, die in ein Unternehmen eingebracht werden.

SAE AS5553C enthalt Anforderungen an die Ruckverfolgbarkeit, die sich von den Anforderungen von
IEC 62668-1 unterscheiden kénnen (siehe Bild 2), was dazu fuhrt, dass Tabelle 2 ohne zusatzliche Schritte nicht
zufriedenstellend ist. Zusatzlich zum Management von elektronischen Bauelementen, die in ein Unternehmen
eingebracht werden, behandelt die IEC 62668-1 auch das IP-Management aller Produkte des OEM, die aus
dem Unternehmen verdufRert werden, einschlief3lich des Managements von Ersatzteilen (Verkauf entweder als
gesondertes Bauelement oder als Baugruppe) und Reparaturen.
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Konformitatszertifikate (CofC) oder
Lieferscheine sind méglicherweise
nicht immer verfiigbar, jedoch kann
durch andere Hilfsmittel wie Verkaufs-
dokumente, Konzessionsschreiben,
Vertrage und Datenbankeintrage die
Riickverfolgbarkeit bis zum OCM
nachgewiesen werden.

Konzessionierter

Ersatzteil-
Vertreiber

Luftfahrtelektronik-PEMs
nach IEC 62668-1
benétigen fiir alle
eingegangenen Bau-
elemente CofCs oder
Lieferscheine von
beiden Seiten der
horizontalen roten

Linie.

— Entwurf —

Konformitétszertifikate (CofC) oder
Lieferscheine von OCM zu ihren

-- konzessionierten Quellen sind verfiigbar,

werden aber nicht notwendigerweise
an den OEM weitergegeben (mdglicher-
weise wird hierfiir eine zuséatzliche

OCM o

Gebiihr verlangt).

l
' }
Vertreiber, der
Konzessionierter _ ausschlielich bei Konzessionierte
_____ —oder- — - — — — — — — . _einem konzessionierten oder
o oder autorisierten autorisierte
autorisierter Vertreiber oder Quelle
Vertreiber o
einkauft &

Die Riickverfolgbarkeit nach
SAE AS5553C erfolgt bis
zuriick zur autorisierten
Quelle, wobei die CofCs
und/oder Lieferscheine vom
OCM zur konzessionierten

oder autorisierten Quelle
nicht erforderlich sind.
Einige konzessionierte
Vertreiberstellen allerdings
keine gemischten CofCs
nach NIGP-115 zur
Verfiigung.

Bild 2 — Typischer Ansatz von IEC 62668-1 und
SAE AS5553 fiir Anforderungen an die Riickverfolgbarkeit

Tabelle 2 wird durch Folgendes ersetzt:

Tabelle 1 — Erfiillung/Nichterfiillung von Anforderungen in IEC 62668-1
durch einen genehmigten Plan des OEM nach SAE AS5553C

Anforderung Erfiillt durch Anforderung Kommentare Anmerkungen an OEMs von
in IEC 62668-1 in SAE AS5553C Luftfahrtausriistungen/-
geraten bzgl. der Erstellung
Siehe Anmerkung 1 eines SAE-AS5553C-Plans
als Grundlage fiir einen
Plan nach IEC 62668-1
4.2 a) Nein
4.2d) Nein Die SAE AS5553C enthalt Bezug nehmen auf

keine speziellen Mindestregeln
zur IP-Uberpriifung bei der
Bauelementeauswahl, sondern
lediglich Regeln fiir eine
groRtmaogliche Verfugbarkeit
von Bauelementen mit einem
Obsoleszenzmanagementplan
und Regeln fiir die
Beschaffung oder den Kauf von
Bauelementen.

einen Managementplan

fir elektronische

Bauelemente (ECMP) nach
IEC 62239-1 hinsichtlich
Obsoleszenzmanagement und
Bauelementeauswahl sowie
Qualifizierungsbestimmungen
fir OEMs von
Luftfahrtausriistungen/-geraten.
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Anforderung Erfullt durch Anforderung Kommentare Anmerkungen an OEMs von
in IEC 62668-1 in SAE AS5553C Luftfahrtausriistungen/-
geraten bzgl. der Erstellung
Siehe Anmerkung 1 eines SAE-AS5553C-Plans
als Grundlage fiir einen
Plan nach IEC 62668-1
4.2¢e) Ein Plan nach SAE AS5553C IEC 62668-1 verlangt, dass Erstellen einer Matrix mit
erfullt lediglich die die Organisation bezuglich Querverweisungen auf
Anforderungen an die Art samtlicher Anforderungen tber Grundlage von Tabelle 2, um
und Weise, in der einzelne Verfahren zur Verhinderung aufzuzeigen, inwiefern die
Bauelemente eingekauft und in von Produktfalschung verflgt. Anforderungen in IEC 62668-1
ein OEM- oder MRO-Geschéft Diese Verfahren kénnen einen durch den SAE-AS5553C-Plan
mit Rickverfolgbarkeit bis Plan zur Verhinderung von erfullt werden.
zur ,autorisierten Quelle* Produktfalschung beinhalten.
eingebracht werden. Der Management der
Prozess oder Plan nach Riickverfolgbarkeit bis zum
IEC 62668-1 muss zudem OCM und nicht nur bis zur
alle Anforderungen nach 4.2 ,autorisierten Quelle* nach
behandeln, einschlieRlich AS5553C
des durch den Planinhaber
durchgefuhrten Managements
des eigenen geistigen
Eigentums, der Ersatzteile,
Reparaturen und des
Verkaufs von einzelnen
Ersatzteilen auf dem Markt mit
Riickverfolgbarkeit bis zum
OCM.
4.2d) Nein — es sei denn, AS/EN/ SAE AS5553C wurde sowohl Den SAE-AS5553C-Plan auf
JISQ 9100 wird einbezogen. fur die allgemeine Industrie Grundlage der eigenen Verfahren
als auch fir Industrien fur nach AS/EN/JISQ 9100 erstellen.
hochzuverlassige Systeme
verfasst, bei denen die
Anwendung der AS/EN/
JISQ 9100 optional ist
4.2e) Teilweise Den SAE-AS5553C-
Plan auf Grundlage der
Ruckverfolgbarkeit durch die
Lieferkette bis zum OCM und
nicht nur bis zur ,autorisierten
Quelle” erstellen.
42e)1) Teilweise Den SAE-AS5553A-
Plan auf Grundlage der
Ruckverfolgbarkeit durch die
Lieferkette erstellen.
4.2¢e)4) Optionale Anforderung Die optionale Den SAE-AS5553C-Plan
entsprechend Kundenvertrag. Vertragsanforderung, anpassbar gestalten, so dass
vertrauenswurdige Quellen im Fall eines Vertrags mit
Nein fir die USA zu verwenden, US-amerikanischen Kunden
wird in SAE AS5553C nicht vertrauenswurdige Lieferanten
berlcksichtigt. der USA verwendet werden
kénnen, falls gefordert.
42¢e)3) Teilweise Den SAE-AS5553C-Plan auf
Grundlage der Anforderung
erstellen, im Falle einer
Obsoleszenz des Bauelements
konzessionierte Ersatzteilquellen
mit einer Ruckverfolgbarkeit
durch die Lieferkette bis
zum OCM und nicht nur bis
zur autorisierten Quelle zu
verwenden.
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